
导电性聚合物铝固体电解电容器

◇ 锡焊推荐条件 (表面贴装型)

● 峰值温度 250 ℃ 无铅回流焊

回流焊在下述回流焊条件下至多 2 次。

● 峰值温度 260 ℃ 无铅回流焊
回流焊在下述回流焊条件下至多 1 次。

◇ 流焊 (径向引线型)

*1：进行 2 次时，焊料的浸渍时间合计为 10 ＋ 1 秒以内。

◇ 关于电烙铁焊接

烙铁头温度 ：400 ℃±10 ℃以下
作业时间 ：5 秒以内
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